
 

기술정보 DB  가상공학 연구 자료  www.vepotex.or.kr

Bulk Molding Compound(BMC)의 최적 성형 조건에 대한 실험과 시뮬레이션

본 연구에 활용된 소재는 불포화폴리에스테르 수지를 Base로 저수축제, 내부이형제, 충진재 등의 첨가제를 혼합한 
compound에 glass chopped strand를 균일하게 분산하여 만든 열경화성 복합 성형 소재로 복잡한 형상 또는 다양한 
제품의 성형이 가능함. 하지만 공급 업체에서 제공하는 성형 조건은 일부 제한된 정보만 공개하고 있으며, 실제 소
재를 공급 받는 업체들은 보유한 금형 형상과 장비의 조건에 따라 제공된 성형 조건이 서로 상이하고, 제약된 정보
만으로 성형하기에는 어려움이 따름.
따라서 본 연구에서는 시뮬레이션을 통해 금형 형상과 소재를 모델링하여, 실제 사용 장비의 압력과 온도 조건 등
을 변수로 해석을 하여 소재의 최적 성형 조건을 도출하였고, 특히 100mm 이상 두께의 시편에서의 최적 성형 조건
을 도출하여 제품의 생산력 및 불량률 감소에 기여함.
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